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応用電子物性分科会 研究例会 

２次元層状物質研究の最前線 
 グラファイトからの剥離により形成されたグラフェンから始まった２次元材料の研究は、現在では遷

移金属ダイカルコゲナイド等も含めた２次元層状物質研究へと発展し、次世代電子デバイスの実現に向

けて活発に研究開発が行われています。今回の研究例会では、２次元層状物質の物性からデバイス応用

まで、第一線で活躍されている研究者の皆様に招待講演をお願いいたしました。 
 

日時：2024 年 2 月 22 日（木） 13:00～17:25 

会場：Zoomによるオンライン開催 

    

演題：  

13:00～13:05 応用電子物性分科会幹事長挨拶 

(1) 13:05～13:45「同位体純化グラファイトにおける流体力学的熱輸送」 

野村 政宏（東京大学） 

(2)13:45～14:25「グラフェンを用いたデバイス応用」 

近藤 大雄（富士通株式会社） 

(3)14:25～15:05「電場下における２次元層状物質の電子構造」 

高 燕林（筑波大学） 

― 休憩（20 分）― 

(4)15:25～16:05「TMDC を用いた FET および LSI 応用」 

川那子 高暢（東京工業大学） 

(5)16:05～16:45「遷移金属ダイカルコゲナイドヘテロ構造の作製と評価」 

宮田 耕充（東京都立大学） 
 

(6)16:45～17:25「面内分極を用いた 2 次元強誘電半導体メモリ」 

真島 豊（東京工業大学） 

 

受付：こちらから受付をお願いいたします． 

参加費（テキスト代・消費税込み）：  
分科会会員：3,000 円，応用物理学会会員（分科会非会員）：7,000 円 
応用物理学会会員（シニア会員）：2,000 円，一般：12,000 円，学生：2,000 円 
＊応電分科会賛助会員の方は 1社につき 1名まで無料．2人目から通常の参加費． 

問合せ先：久保 俊晴（名工大） E-mail: kubo.toshiharu＠nitech.ac.jp 
斉藤 光史（都立大）      E-mail: m_saito＠tmu.ac.jp 
吉村 武  （大阪公立大） E-mail: yoshimura＠omu.ac.jp 
小田 康代（応用物理学会事務局）E-mail: divisions＠jsap.or.jp 

（スパム対策のため、上の“＠”は全角になっています．半角の“@”に置き換えて下さい．） 

応用電子物性分科会ホームページ： http://annex.jsap.or.jp/ohden/ 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3672191893354666&EventCode=5406737076
http://annex.jsap.or.jp/ohden/

